（S7AR）顾客特殊要求
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	预审部分1.1）、1.2）点
	板厚小于0.8mm时表面工艺要求
	20220803
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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
预审部分
1、 表面处理：

1） 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

2） 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。
2、 标记：
制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。
FPC部分：
1. 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。
